JAEKJIAPALIS TPO BIINOBIAHICTE

1. PaniooGnanuanus: Bluetooth (IEEE Std 802.15.1).
(8upib, mun, nomep napmii wu cepiinuii nomep)

2. ToBapucTso 3 06Meskeno0 BianosinaaeuicTio «JIEIITA Ykpaina» (Vkpaina, 01050, m. Kuis, By MenbHukosa,
12, xon €JIPTIOY 3635 1469)

(naiivenyeanns ma aopeca supobruka abo 020 YHOGHOBANCeH020 hpedcmasHuka,

3. Ist nexnapanist Bignosiguocrti BHIaHa 11 ocoGucTy BinnoBizanbHicTs BHPOOHHKA,
4. O6’eKT nexnapaunii:
Hasea obnaduanns: Besnposinni BryTpimubokanannai HaBYLIHHKH;
Topzosemsna mapka: NOKIA;
Mooemw: BH-705;
Bupobnux: «HMD Global Oy» (Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland) / «EiiwEm/Ii T'no6a Oiiy (Bepren IOnrin
aykio 9, 02600 Ecrio, Qinnanisn);
Micye eupobnuymea: «Shenzhen DiiFA Electronics Co., Ltd» (501-601,Building 29,Huaide Cuigang Industrial Park
Sth Zone,Fuyong Street,Baoan District,Shenzhen, China) / «Illenssxens HAiipa Enexrponike Ko., JItm.» (501-601, 6ya.
29, Xyaiine Innactpian [Tapk S-ta 3ona, Qytionr Crpir, paiion Baoan, Ulensxens, KHP);
Homep napmii abo cepizinuii HOMep: MPOAYKIUisi BHIOTOBJISIETLCSI Cepiiino.
(idenmucbixayin padioobnadnanns, sxa dae 3mozy 3abesnevumu tiozo npocmedicysanicme, Modice eKknOYamu KoIbopoge uimke
300padsicenns y pasi nompe6u onz i0enmughixayii 3asnavenozo padioobnaduanus,)

5. OG’ekt pewnapauii Bimmopimae Bumoram «Texuiunoro pernamenty panioobaannanus», 3arBepaKEHOro
nocranosolo KaGinera Minicrpis Yxpaiuu Bix 24.05.2017p. Ne 355,

6. Crannapty 3 nepestiky HawjioHambHIX CTaHAapTiB, mo Gyu 3acToCoBaHi, Ta iHm] CTaHJAPTH | TeXHiuHi cneundikauif,
LIOMO AKUX NEKJIApYEThCs BiNTOBIAHICTD:

3 besnexu (mynxm 6 mexmivnozo peanamenmy):

JACTY EN 60950-1:2015 (EN 60950-1:2006 A1 1:2009 A1:2010 A12:2011 AC:2011 A2:2013, IDT);
ACTY EN 62479:2015 (EN 62479:201 0, IDT);

3 eleKmpomaerimnor cymicnoemi (nynkm 6 mexuivnozo peenamenmy):

ACTY EN 301 489-1:2014 (EN 301 489-1 V1 9.2, IDT);

ACTY ETSI EN 301 489-17:2008 (ETSIEN 301 489-17:2002, IDT);

ACTY EN 55032:2017 (EN 55032:2015, IDT);

EN 55035:2017;

eexmusne euxopucmanus padiovacmomnozo pecypcy (nyuxm 7 mexuiunozo peanamenmy):

ACTY ETSI EN 300 328:2017 (ETSI EN 300 328:2016, IDT)

(i3 3asuauennam idenmugpixayiiinozo Homepa, eepcii ma damu eudanns)

7. TlpusHauenuii opran 3 owinku BinnoeinHocti QOB «Opaan cepmudpiayii «Ienmp cepmudikayii mamepianie ma
eupobdie» (Ne UA.TR.032)

(Hativenysanus, idenmudpixayiiinuii HOMep 32I0H0 3 peecmpom npusHaYeHUx opzaig)

Bukonas po6otu 3 ouinku eionosionocmi sa npouedyporo excnepmusu muny (Mooyns B)
(onuc euxonanux num oiii)

Ta BUIAB cepTHQIKAT eKcriepTHsH iy No UA.032.CT.0203-19 Bix 09 kBiTus 2019 p.
(v pasi sanyuenns npusnavenozo Opeauy 3 oyinku 6ionogionocmi).

8. lonatkoBa indopmauis:
[Tporpamua Bepeis V0.44.

[Tipnucano Bix imMeni Ta 3a AOroBopoM nopy4enHsM Bin 07.11.2018 p. «<HMD Global Oy» (Bertel Jungin aukio 9, 02600
Espoo, Finland) / «EitvEmli Tno6an Oiix (Bepren IOwrin aykio 9, 02600 Ecno, ®innsunis), ynoexosaskenum
NpeacTaBHUKOM B Vipaini TOB «JIENITA Ykpaina».

M. KniB, Ykpaina 09 KBiTHS 2019 p.

(Micye ma 0ama eudaui) Baata Ha obaik
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